证券代码：688383                                                                         证券简称：新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-006
	投资者关系活动类别
	■特定对象调研                    □分析师会议                    □现场参观
□媒体采访                            □业绩说明会                    ■电话会议
□新闻发布会                        □路演活动                        □其他

	参与单位名称
	序号
	单位简称
	序号
	单位简称

	
	1
	中信证券
	2
	国投证券

	
	3
	招商证券
	4
	国信证券

	
	5
	方正证券
	6
	中国国际金融

	
	7
	中泰证券
	8
	国海证券

	
	9
	长城证券
	10
	国泰海通证券

	
	11
	东方财富证券
	12
	国新证券

	
	13
	华西证券
	14
	天风证券

	
	15
	东方证券
	16
	山西证券

	
	17
	野村东方国际证券
	18
	国联民生证券

	
	19
	华金证券
	20
	国泰基金

	
	21
	华泰证券
	22
	太平养老

	
	23
	开源证券
	24
	中信建投证券

	
	25
	中国银河证券
	26
	金鹰基金

	
	27
	华福证券自营
	28
	华兴银行

	
	29
	华创证券
	30
	人寿养老

	
	31
	嘉实基金
	32
	恒穗资管

	
	33
	耕霁(上海)投资
	34
	瑞圣源私募

	
	35
	上海尚颀投资
	36
	西安江岳基金

	
	37
	Decent Capital
	38
	银华基金

	
	39
	前海旭鑫资管
	40
	青岛金光紫金

	
	41
	诚盛投资
	42
	前海华杉投资

	
	43
	轻云谷私募
	44
	真科私募基金

	
	45
	张家港高竹私募
	46
	上海润义投资

	
	47
	北京禹田资本
	48
	瀚伦私募基金

	
	49
	深圳泽兴资管
	50
	深圳恒泽私募

	
	51
	鑫垣私募基金
	52
	尚诚资管

	
	53
	湖南长心私募
	54
	中信期货

	
	55
	上海博笃投资
	56
	新华资管

	
	57
	上海云门投资
	58
	鑫融长弘投资

	
	59
	赢舟资管
	60
	德若私募基金

	
	61
	泽恩私募
	62
	明溪资产管理

	
	63
	泽兴资管
	64
	度势投资

	
	65
	鸿运私募基金
	66
	拓森投资

	
	67
	禹田资本
	68
	丞毅投资

	
	69
	上海嘉世私募
	70
	克雷特投资

	
	71
	齐济合创投资
	72
	龙蟒投资

	
	73
	长盛基金
	74
	龙蟒集团

	
	75
	兴证投资
	76
	北京证券

	
	77
	江西中文传媒蓝海国投
	78
	北京鑫翰资管

	
	79
	远望资产
	80
	杭州涨不停基金

	
	81
	曼林基金
	82
	西安敦成投资

	
	（排名不分先后）

	会议时间
	2026年10月26日16:00-17:00

	会议地点
	进门财经

	上市公司接待人员姓名
	董事长：胡新荣先生
董事、董事会秘书：刘小环女士
财务总监：王丽红女士

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、公司情况介绍
公司主要从事半导体、新型显示、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内半导体、新型显示封装和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业。其中，半导体封装领域为公司核心优势赛道与重点战略布局方向，公司已形成固晶、焊线、测试分选等关键封装环节的技术协同与业务闭环，产品全面覆盖汽车电子、通信、存储、MEMS、模拟、数模混合、分立器件等多品类半导体产品的全流程智能化生产场景，实现了产品规模化、平台化销售格局。公司积累了丰富的优质客户资源并打造了良好的品牌形象，成为国内外众多知名企业的合作伙伴，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，在半导体、新型显示、电容器老化测试领域进一步开拓市场，在锂电池设备领域紧跟市场趋势，持续深化在固态电池关键设备的技术布局。此外，公司智能制造装备部分核心零部件如驱动器、光栅尺、编码器、高精度DDR电机、直线电机、音圈电机、大推力比直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等已经实现自研自产，是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业。
二、交流环节
1、 截至目前，公司整体在手订单情况怎么样？其中LED和半导体业务的签单结构分别如何，半导体订单趋势是怎样的？
答：公司在手订单情况良好，其中半导体业务签单占总体签单额超六成。

2、 公司存货持续环比增长，该存货增长是否源于半导体业务占比提升及其更长的确收周期？
答：公司前三季度存货增长是由于今年整体订单交付量持续增加所致，并非因半导体业务占比提升或确收周期延长导致；该增长与订单交付节奏呈正向关联，属于正常循环过程。

3、 目前半导体和LED领域高端设备（如Mini LED设备）的整体交付周期和确收周期分别约为多长时间？
答：设备交付周期约为一个季度；确收周期则因具体产品而异，取决于客户实际使用情况及验收进度。

4、 半导体业务的验收周期与其他业务的验收周期是否存在较大差异？
答：半导体业务的交付周期与验收周期与其他业务相比差异不大。

5、 目前海外客户考虑采购我司半导体固晶机设备的主要出发点是什么？是否意味着我司在固晶机等产品上的技术能力已基本对标海外龙头厂商？此外，海外市场需求后续的增长弹性及放量节奏如何展望？
答：海外客户采购我司半导体固晶机的主要出发点在于设备性能已接近海外龙头厂商水平，具体体现在精度、速度、稳定性及可靠性等方面；同时在服务灵活性、操作便利性上具备优势。公司自2016年正式进入半导体设备领域，前期聚焦国内厂商客户处验证试用，2025年起进入国际市场并获国际客户认可，进而带动其他国际厂商主动寻求合作。依托产品高性价比、优质服务及公司整体实力，公司海外半导体订单实现快速增长。

6、 公司第三季度半导体业务占比已接近一半且较上半年显著提升，但整体毛利率未同步明显增长，原因是什么？
答：半导体业务涵盖固晶、焊线及测试分选三个板块，其中测试分选板块因相关设备毛利率较低，拉低了半导体业务整体毛利率；固晶和焊线板块毛利率正常。

7、 从今年开始，半导体固晶机领域的国产替代进程是否明显加速？目前公司半导体订单中海外占比虽较去年明显提升，但仍以国内订单为主，这一情况是否主要由国产替代需求驱动？
答：半导体固晶机领域国产替代进程确实呈加速态势，主要原因包括三方面：一是国产替代需求持续增强；二是国内市场需求增量持续扩大；三是国际出口业务稳步增长。这三大业务板块均实现同比增长，共同推动了今年整体半导体业务的大幅增长。

8、 关于公司Mini LED和Micro LED业务板块，特别是Micro LED设备需求，近期是否出现了回暖迹象？
答：公司在Micro LED业务板块起步较早、起点较高，在该领域具有较强话语权；公司后续将聚焦于Mini/Micro LED方向。目前玻璃基Mini LED设备进展积极，对明年市场规划整体持乐观态度，但COB领域未来竞争将更加激烈；公司将继续巩固高端小间距玻璃基Mini LED设备的技术领先优势，强化与高端客户的协同配合，提供更高性价比产品，并对低端市场竞争格局进行策略性调整。

9、 能否介绍一下公司光模块固晶机的进展？
答：公司在光模块固晶机领域已开展研发并实现技术落地，光模块固晶机与半导体固晶机相似度达90%以上；自切入光模块领域以来，公司产品在精度、速度等指标上已满足要求，并已获得台湾某厂商的初步认可，预计即将获得落地订单，具体请关注公司后续发布的公告信息及定期报告；公司已主动优化客户结构，放弃部分低端客户，集中资源聚焦半导体、光模块和Micro LED三大领域市场，其中光模块为未来重点投入与拓展方向之一；当前光模块产品技术能力与产品力已通过客户初步认可，可满足客户需求；公司对光模块市场保持高度乐观并持续积极投入。

10、 玻璃基方面，目前客户端在该领域的具体动作有哪些？比如是提出建产线还是开始建实验线？
答：玻璃基方面，公司是最早与客户进行联合验证和开发的厂商之一，目前基本已实现独家供应，且在客户端应用已有2到3年时间，技术处于国内领先水平。
关于客户相关意向，可以参考客户对外披露的信息。公司认为玻璃基技术的整体显示效果优于COB技术，被普遍认可为未来主流技术方向。公司当前的重点是与玻璃基客户进行更深度绑定和合作，推动玻璃基产品的产能提升、效率优化及良率改善，明年玻璃基仍是公司比较重要的产品线之一。

11、 基于相关下游客户的扩张情况，公司LED部分业务能否稳住现有业务并实现增长？
答：传统LED应用端的扩张已基本结束，传统SMD设备的投入需求会逐步减少；LED照明领域每年会有持续一定量的投入，但规模有限；公司认为明年主要增长机会集中在Mini/Micro LED直显和背光方向。

12、 公司在国内的光模块焊线客户基础非常扎实，为何选择台湾客户而非国内客户进行产品实验和迭代？
答：选择台湾客户进行产品验证，主要基于三点原因：一是该台湾客户为公司既有客户，此前已采购过公司设备；二是该客户对设备性能要求极高，其生产的产品定位高端，与公司设备的技术匹配度高；三是该客户愿意与公司紧密协同，在技术达标的前提下共同推进设备验证。目前产品已获得客户初步认可，预计即将获得落地订单，具体请关注公司后续发布的公告信息及定期报告。

13、 公司签单量持续提升，但三季报中归母净利润环比下滑，主要原因是什么？是确收方面有延迟还是其他原因？
答：第三季度营业收入环比增长，归母净利润环比二季度略有下降，主要原因系公司依据会计准则计提了坏账准备；若扣除该计提部分影响，公司三季度归母净利润实际情况为环比增长。

14、 公司目前的产能投产情况和产能准备情况如何？与之相关，针对半导体设备行业普遍存在的物料供应紧张问题，公司采取了哪些应对措施？
答：公司已完成新的工业园（新益昌高端智能装备制造基地项目）建设，中山两个工业园的建设，第一个工业园已启用多年并全部投入使用，第二个工业园也已建成并大部分投入使用，产能使用空间充足；在物料供应方面，公司具备多数零部件的自主研发与自主生产能力，对关键物料具有较强控制力，同时凭借与国际供应链长期稳定的合作关系，国际供应商在缺料情况下优先保障公司产能，因此物料到位时间和最终产出均能得到有效保障。

风险提示：
[bookmark: _GoBack]敬请广大投资者理性看待行业热点，注意投资风险，理性投资，审慎决策。

	附件清单
	无

	是否涉及应当披露重大信息
	否

	日      期
	2026年10月27日



